
CERTIFICATO N. 1854.2018CERTIFICATE N.
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

Vedere gli Allegati per gli  altri Siti (n° 2 allegati)
View the Annexes for the other Sites (n° 2 annexes)

ISO 14001:2015

Produzione di moduli e schede elettroniche, circuiti ibridi e chip on board mediante fasi di: saldatura a 
rifusione, ad onda e manuale, assemblaggio, incapsulamento e collaudo. Progettazione e produzione di 

circuiti ceramici e sensori mediante fasi di: serigrafia, essicazione, sinterizzazione, incapsulamento, 
taratura e collaudo

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

PRIMA CERTIFICAZIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

FIRST CERTIFICATION
20/12/2018

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
04/12/2024

DATE:

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY

SCADENZA
EXPIRY
19/12/2027

KOLEKTOR MICROTEL SRL 
VIA G. DI VITTORIO 5  - 20065 INZAGO (MI) Italy

SITI/SITES

Management Systems Division - Flavio Ornago

Manufacturing of both modules and electronic boards (PCBA), hybrid circuits and chip on board by 
following processes: reflow manual and wave soldering, assembly, encapsulation and test. Design and 

manufacturing of both ceramic circuits and sensors by following processes: printing, drying and sintering, 
encapsulation, trimming and testing 

E' CONFORME ALLA NORMA /IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' /  FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

MS N° 0005MS

Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame 
completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale

IAF: 19

The validity of the certificate is submitted to annual audit and a 
reassessment of the entire Management System within three years

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreements



ALLEGATO n. 1854.2018-1ANNEX No.

KOLEKTOR MICROTEL SRL 

Attività:
Activities:

Produzione di moduli e schede elettroniche, circuiti ibridi e chip on board mediante fasi di: saldatura 
a rifusione, ad onda e manuale, assemblaggio, incapsulamento e collaudo. Progettazione e produzione 
di circuiti ceramici e sensori mediante fasi di: serigrafia, essicazione, sinterizzazione, incapsulamento, 

taratura e collaudo

IL PRESENTE ALLEGATO HA LO SCOPO DI ESPLICITARE LE ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO IL SINGOLO 
SITO/UNITA’ OPERATIVA NELL’AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE RILASCIATA                                                               

A: KOLEKTOR MICROTEL SRL 

PER LA VALIDITA’ RIFERIRSI AL CERTIFICATO N. 1854.2018
FOR THE VALIDITY PLEASE REFER TO CERTIFICATE N.  1854.2018

THE AIM OF PRESENT ANNEX IS TO EXPLAIN THE ACTIVITIES PERFORMED IN EACH SITE/OPERATIVE UNIT                                                      
OF THE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION ISSUED TO: KOLEKTOR MICROTEL SRL 

20/12/2018 04/12/2024

DATE

19/12/2027

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ornago

Manufacturing of both modules and electronic boards (PCBA), hybrid circuits and chip on
board by following processes: reflow manual and wave soldering, assembly, encapsulation and test. 

Design and manufacturing of both ceramic circuits and sensors by following processes: printing, drying 
and sintering, encapsulation, trimming and testing 

PRIMA CERTIFICAZIONE
FIRST CERTIFICATION

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

SCADENZA
EXPIRY

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 5 - 20065 INZAGO (MI) Italy

MS N° 0005MS IAF: 19

Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame 
completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a 
reassessment of the entire Management System within three years

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreements

Il presente documento integra il certificato n. 1854.2018
This document is part of certificate n. 1854.2018



ALLEGATO n. 1854.2018-2ANNEX No.

KOLEKTOR MICROTEL SRL 

Attività:
Activities:

Produzione di componenti auto

IL PRESENTE ALLEGATO HA LO SCOPO DI ESPLICITARE LE ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO IL SINGOLO 
SITO/UNITA’ OPERATIVA NELL’AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE RILASCIATA                                                               

A: KOLEKTOR MICROTEL SRL 

PER LA VALIDITA’ RIFERIRSI AL CERTIFICATO N. 1854.2018
FOR THE VALIDITY PLEASE REFER TO CERTIFICATE N.  1854.2018

THE AIM OF PRESENT ANNEX IS TO EXPLAIN THE ACTIVITIES PERFORMED IN EACH SITE/OPERATIVE UNIT                                                      
OF THE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION ISSUED TO: KOLEKTOR MICROTEL SRL 

20/12/2018 04/12/2024

DATE

19/12/2027

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ornago

Production of car components

PRIMA CERTIFICAZIONE
FIRST CERTIFICATION

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

SCADENZA
EXPIRY

VIA NICOLO' COPERNICO 6 - 20060 POZZO D'ADDA (MI) Italy

MS N° 0005MS IAF: 19

Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame 
completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a 
reassessment of the entire Management System within three years

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreements

Il presente documento integra il certificato n. 1854.2018
This document is part of certificate n. 1854.2018



CISQ/IMQ  has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

KOLEKTOR MICROTEL SRL 
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 5  - 20065 INZAGO (MI) Italy

has implemented and mantains a

Manufacturing of both modules and electronic boards (PCBA), hybrid circuits and chip on board by 
following processes: reflow manual and wave soldering, assembly, encapsulation and test. Design and 

manufacturing of both ceramic circuits and sensors by following processes: printing, drying and 
sintering, encapsulation, trimming and testing 

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001:2015

Issued on: 2024/12/04
Expires on: 2027/12/19

Environmental Management System

for the following scope:

VIA NICOLO' COPERNICO 6 - 20060 POZZO D'ADDA (MI) Italy

Registration Number:  IT-118411-1854.2018


